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我院“高性能锡铜无铅电子钎料系列产品研究”项目通过鉴定
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  我院“高性能锡铜无铅电子钎料系列产品研究”项目于2004年6月16日通过了四川省科技厅的鉴

定。 

  本项目属于高新技术新材料领域，目的是研发具有或接近锡铅焊料机械及焊接性能，同时性价比

优良的无铅电子钎料。与会专家一致认为：我院研制的“高性能锡铜无铅电子钎料系列产品”具有优

良的机械性能和焊接性能，技术指标与“Sn-3.5Ag”无铅钎料相当、部分相同，同时具有更低廉的价

格，并且对设备和助焊剂的适应性较强，达到国内领先、国际先进水平，具备极大推广应用价值。
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您是第 位访问本站的用户！谢谢您的光临！ 
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